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PLACA DE SOPORTE PARA UN PORTADOR DE CONMUTACIÓN DE UN APARATO ELECTRODOMÉSTICO, 
DISPOSICIÓN CON UNA PLACA DE SOPORTE DE ESTE TIPO ASÍ COMO ENCIMERA DE COCCIÓN POR 

INDUCCIÓN CON UNA DISPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN5

La invención se refiere a una placa de soporte para un portador de conmutación dotado de componentes 
electrónicos de un aparato electrodoméstico, que presenta alojamientos para el portador de conmutación. Además, 
la invención se refiere también a una disposición con una placa de soporte y un portador de componentes 
electrónicos, así como a una encimera de cocción por inducción con una disposición correspondiente. 10

En los aparatos electrodomésticos, en particular encimeras de cocción por inducción, hay un gran número de 
componentes electrónicos, que tienen que enfriarse durante el funcionamiento. Esto se refiere en particular a los 
componentes electrónicos de potencia, que están previsto para la alimentación con energía de los inductores de la 
encimera de cocción por inducción. Lo correspondiente se conoce por el documento WO 2004/060020 A1. 15

En las encimeras de cocción por inducción convencionales se consigue un enfriamiento porque por medio de un 
ventilador se genera un flujo de aire de enfriamiento, que se dirige en la dirección del cuerpo de enfriamiento, en el 
que están montados los componentes electrónicos. Tanto el suministro de corriente al cuerpo de enfriamiento como 
el efecto de enfriamiento están limitados funcionalmente por ello y la acción de enfriamiento está restringida. 20

El documento EP 2 292 979 A1 da a conocer un dispositivo de enfriamiento para un aparato doméstico así como un 
aparato doméstico, en particular una encimera de cocción por inducción con el dispositivo de enfriamiento. 

El documento WO 2008/103009 A1 da a conocer un aparato de calentamiento por inducción, que protege los 25
componentes sensibles a la temperatura frente a un sobrecalentamiento. 

El objetivo de la presente invención es proporcionar una placa de soporte para un portador de conmutación dotado 
de componentes electrónicos de un aparato electrodoméstico, una disposición con una placa de soporte de este 
tipo, así como una encimera de cocción por inducción, con las que se mejore el suministro de aire de enfriamiento 30
para enfriar los componentes electrónicos. 

Este objetivo se alcanza mediante una placa de soporte, que presenta las características según la reivindicación 1, 
una disposición, que presenta las características según la reivindicación 12, y una encimera de cocción por 
inducción, que presenta las características según la reivindicación 15. 35

Una placa de soporte según la invención está concebida para soportar o alojar un portador de conmutación 
equipado con componentes electrónicos de un aparato electrodoméstico. La placa de soporte está configurada para 
el alojamiento para el portador de conmutación, y presenta alojamientos figurativos correspondientes para ello. 
Sobre la placa de soporte está configurado un canal de corriente alargado que comprende paredes, que está 40
configurado para la conducción de aire de enfriamiento de componentes electrónicos del portador de conmutación. 
Las paredes que delimitan el canal de corriente están formadas al menos parcialmente por la propia placa de 
soporte. Las paredes están dispuestas de tal manera que se configura la forma de canal del canal de corriente y por 
consiguiente se configura un cuerpo hueco alargado y al menos parcialmente cerrado. Mediante una configuración 
de este tipo puede formarse de manera casi integral un componente específico, concretamente el canal de corriente, 45
sobre la placa de soporte, con lo que el guiado de la corriente del aire de enfriamiento puede tener lugar de manera 
esencialmente más dirigida y más eficiente y de ese modo el enfriamiento de los componentes electrónicos puede 
tener lugar de manera esencialmente más eficiente. Aparte de eso, mediante este canal de corriente integral 
también se evita que se expulse aire de enfriamiento de manera casi descontrolada y con ello se sople también a 
zonas no deseadas. 50

Al estar formado el canal de corriente, aparte de eso, también parcialmente por la propia placa de soporte, puede 
conseguirse una configuración muy minimizada en cuanto a los componentes así como mecánicamente estable y 
robusta. 

55
Preferiblemente está previsto que el canal de corriente esté configurado de manera abierta en un lado longitudinal y 
esté configurado un hueco de alojamiento para insertar lateralmente un portador de componentes electrónicos. Esta 
es una realización especialmente destacable, dado que así se garantiza que el portador de componentes 
electrónicos pueda extenderse al menos también por zonas al interior del hueco de alojamiento y así la acción de 
enfriamiento al pasar el aire de enfriamiento sea especialmente alta. Aparte de eso, mediante una extensión casi 60
hasta el interior de este tipo del portador de componentes electrónicos en el canal de corriente también se 
proporciona a su vez una configuración muy minimizada en cuanto al espacio constructivo. No en última instancia, 
mediante una disposición de este tipo también puede conseguirse una colocación mecánicamente muy estable del 
portador de componentes electrónicos, dado que el portador de componentes electrónicos puede sujetarse y 
colocarse al menos en parte la parte del canal de corriente formada por la placa de soporte.65

E12156205
31-07-2017ES 2 635 715 T3

 



3

Preferiblemente está previsto que el hueco de alojamiento, visto en la dirección longitudinal del canal de corriente, 
esté delimitado en una pared lateral abierta y/o en una pared de techo abierto mediante un reborde de entrada de 
canal de corriente y un reborde de salida de canal de corriente. Por consiguiente, visto en la dirección longitudinal 
del canal de corriente, este hueco de alojamiento está delimitado claramente delante y detrás, y por consiguiente 
también puede tener lugar la inserción del portador de componentes electrónicos de manera muy dirigida y casi 5
también de manera guiada. Esto es en particular especialmente ventajoso cuando el portador de componentes 
electrónicos presenta unas dimensiones, que posibilitan una inserción en el hueco de alojamiento con encaje 
preciso. 

Al estar concebido en este sentido el hueco de alojamiento de tal manera que el canal de corriente está abierto tanto 10
en un pared lateral como en una pared de techo, puede la inserción puede tener lugar de una manera especialmente 
sencilla y fiable, sin que vaya acompañada una apertura del portador de componentes electrónicos o éste se quede 
atascado. 

Preferiblemente está previsto que una pared lateral abierta del canal de corriente presente una nervadura de pared 15
de altura reducida, que alcanza en particular como máximo un tercio de la altura del canal de corriente, que 
preferiblemente está prevista desde el punto de vista funcional para la colocación del portador de componentes. En 
particular, esta nervadura de pared se extiende por toda la longitud del hueco de alojamiento. Por consiguiente se 
extiende en particular también desde el reborde de entrada de canal de corriente hasta el reborde de salida de canal 
de corriente. 20

A este respecto, preferiblemente está previsto que el portador de componentes electrónicos presente un rebaje 
compatible, en el que pueda engancharse entonces la nervadura de pared. 

También puede estar previsto que la nervadura de pared esté configurada de manera que al menos por secciones 25
no discurra en línea recta. A este respecto, la adaptación al portador de componentes electrónicos puede tener lugar 
individualmente. Preferiblemente, la nervadura de pared se extiende en sus dos extremos opuestos con una sección 
pequeña o corta de manera acodada en la dirección de las zonas de pared externas del reborde de entrada de canal 
de corriente y del reborde de salida de canal de corriente. Por consiguiente, la nervadura de pared es en particular 
una zona de pared desplazada ligeramente hacia fuera con respecto al lado externo del reborde de entrada de canal 30
de corriente y del reborde de salida de canal de corriente. Esto es en particular ventajoso para el alojamiento y la 
inserción del portador de componentes electrónicos en el hueco de alojamiento. Aparte de eso, de este modo se 
garantiza que precisamente en el caso de una nervadura de pared que no discurre en línea recta, que entonces no 
se adentra en el canal de corriente con sus secciones que no son de línea recta, no se provoquen remolinos no 
deseados del flujo de aire de enfriamiento. 35

Preferiblemente está previsto que el canal de corriente esté delimitado en el lado delantero por un reborde de 
entrada de canal de corriente a partir de la zonas de pared. Este está configurado en particular en forma de embudo. 
Esta conformación específica posibilita un alojamiento especialmente grande del ventilador de aire de enfriamiento 
en un flujo de aire de enfriamiento. 40

Preferiblemente está previsto que de manera adyacente al reborde de entrada de canal de corriente esté 
configurada una abertura de corriente para introducir el aire de enfriamiento en el canal de corriente en el fondo de la 
placa de soporte. Preferiblemente, al observar la placa de soporte desde arriba, esta abertura de corriente está 
dispuesta de manera no solapante con la superficie de la reborde de entrada de canal de corriente. Preferiblemente 45
está previsto que el canal de corriente esté delimitado en el lado trasero por un reborde de salida de canal de 
corriente a partir de zonas de pared, que está configurado con su pared de techo descendente en oblicuo hacia 
abajo. Esto es especialmente ventajoso en cuanto a la corriente de aire de enfriamiento hacia la salida. De este 
modo puede descargarse de manera dirigida el flujo de aire de enfriamiento calentado que debe descargarse. 

50
Esto es especialmente ventajoso cuando directamente debajo de la pared de techo está configurada una abertura de 
corriente para descargar el aire de enfriamiento desde el canal de corriente al fondo de la placa de soporte. 
Preferiblemente, esta abertura de corriente adicional se cubren entonces casi a modo de campana desde arriba 
mediante el canal de corriente, en particular mediante el reborde de salida de canal de corriente. De este modo 
puede conseguirse la descarga muy dirigida a través del fondo de la placa de soporte y puede evitarse que se incida55
de manera no deseada en componentes adicionales sobre el lado superior de la placa de soporte, sobre la que está 
configurado también el canal de corriente. 

Preferiblemente, la placa de soporte está configurada de una sola pieza. De este modo puede implementarse una 
realización muy minimizada desde el punto de vista de los componentes. En particular, de este modo puede 60
implementarse una configuración de plástico, que puede fabricarse entonces en particular como pieza de fundición 
inyectada de plástico. 

Preferiblemente está previsto que, en una vista en planta, el canal de corriente está dispuesto de manera que 
discurre sobre la placa de soporte horizontal. Adicionalmente o en lugar de esto también puede estar previsto que, 65
en una vista en planta, el canal de corriente, en una vista en planta, esté dispuesto sobre la placa de soporte en un 
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tercio trasero de las dimensiones superficiales de la placa de soporte. Esto es especialmente ventajoso en cuanto a 
la disposición de componentes adicionales, por un lado sobre la propia placa de soporte, por otro lado sobre el 
portador de conmutación y también de manera adyacente a la propia placa de soporte. Precisamente en cuanto a la 
colocación del ventilador en un aparato electrodoméstico, mediante esta disposición del canal de corriente puede 
implementarse una disposición especialmente ventajosa en cuando a la compacidad del espacio constructivo. 5

Por lo demás, la invención se refiere a una disposición con una placa de soporte según la invención o una 
configuración ventajosa de la misma. Aparte de eso, la disposición comprende un portador de componentes 
electrónicos sobre el que está dispuesto al menos un componente electrónico que debe enfriarse. 

10
Preferiblemente, el portador de componentes electrónicos está configurado al menos por zonas como cuerpo de 
enfriamiento, que está dispuesto en el hueco de alojamiento del canal de corriente y está colocado por zonas, en 
particular con nervios de enfriamiento que se extienden en paralelo a la dirección longitudinal del canal de corriente, 
de manera que se adentra en el canal de corriente. En particular, el portador de componentes electrónicos está 
dispuesto en el hueco de alojamiento de tal manera que está dispuesto cerrando el canal de corriente en su pared 15
lateral abierta y/o su pared de techo abierta. A este respecto puede evitarse una salida de flujo de aire de 
enfriamiento no deseada. Por lo demás, mediante esta disposición puede posibilitarse un concepto de enfriamiento 
especialmente destacable y, aparte de eso, el portador de componentes electrónicos puede sujetarse y colocarse de 
manera mecánicamente estable mediante el canal de corriente. 

20
Preferiblemente está previsto que el portador de componentes electrónicos esté dispuesto de manera que se 
enganche en la nervadura de pared que se extiende por toda la longitud del hueco de alojamiento entre el reborde 
de entrada de canal de corriente y el reborde de salida de canal de corriente. Por consiguiente, mediante esta 
nervadura de pared se crea también una sujeción y fijación, de modo que el portador de componentes electrónicos 
también puede colocarse en particular de manera segura contra el deslizamiento. 25

Por lo demás, la invención se refiere a una encimera de cocción por inducción con una disposición según la 
invención o una configuración ventajosa de la misma. 

Características adicionales de la invención se obtienen de las reivindicaciones, de las figuras y de la descripción de 30
las figuras. A continuación se explica en más detalle un ejemplo de realización de la invención mediante dibujos 
esquemáticos. Muestran:

la figura 1 una vista en planta de un ejemplo de realización de una encimera de cocción por inducción 
según la invención, representándose la encimera de cocción por inducción de manera abierta 
y por consiguiente también se muestra una vista en planta de una placa de soporte concebida 
según un ejemplo de realización;

la figura 2 una representación ampliada en perspectiva de un fragmento parcial de la representación de 
la figura 1; y

la figura 3 la representación en perspectiva según la figura 2 con el portador de componentes 
electrónicos introducido. 

En las figuras, los elementos iguales o funcionalmente iguales se dotan de los mismos números de referencia. 35

In la figura 1 se muestra en una vista en planta esquemática una encimera 1 de cocción por inducción en un estado 
abierto desde arriba. La encimera 1 de cocción por inducción comprende un alojamiento 2 a modo de cuba, que 
representa hacia abajo la carcasa de cierre de la encimera 1 de cocción por inducción. En este alojamiento 2 está 
dispuesto un grupo 3 de fondo a modo de placa configurado preferiblemente de metal. Por ejemplo, debajo del grupo 40
3 de fondo está dispuesto un ventilador. 

El grupo 3 de fondo presenta un lado 4 superior, que está dirigido hacia una placa de encimera de cocción no 
representada, que puede ser por ejemplo de vitrocerámica. En este lado 4 superior está dispuesta una placa 5 de 
soporte producida de una sola pieza y configurada a partir de plástico en el ejemplo de realización. Esta está 45
prevista para alojar un portador de conmutador electrónico no representado y presenta para ello alojamientos 6 
mencionados únicamente a modo de ejemplo tanto en número como en posición y conformación. Puede indicarse 
que los alojamientos 6 mostrados de manera simplificada y esquemática son únicamente a modo de ejemplo. Esto 
significa que pueden estar previstos no sólo los elementos identificados con el número de referencia 6 para el 
alojamiento del portador de conmutación, sino adicionalmente o en lugar de los mismos también pueden servir para 50
ello otros elementos de la placa 5 de soporte. 

La placa 5 de soporte comprende un canal 7 de corriente que, en el ejemplo de realización, está orientado en la 
dirección horizontal (dirección x) y se extiende en la dirección y en un tercio trasero de la superficie de la placa 5 de 
soporte. Las paredes del canal 7 de corriente están formadas parcialmente por la propia placa 5 de soporte y 55
configuradas de manera integral con la placa 5 de soporte. El canal 7 de corriente está dispuesto en un lado 8 
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superior, que está dirigido hacia la placa de encimera de cocción no representada. El canal 7 de corriente se 
muestra con un eje longitudinal A. Una primera pared 9 lateral, que se extiende en perpendicular al plano de la 
figura, está formada por la placa 5 de soporte. Aparte de eso, el canal 7 de corriente comprende un reborde 10 de 
entrada de canal de corriente como zona de pared, que está configurada en forma de embudo, como ya puede 
reconocerse a partir de la representación en la figura 1. 5

Aparte de eso, el canal 7 de corriente comprende un reborde 11 de salida de canal de corriente como zona de 
pared. 

Como puede reconocerse, mediante el fondo y por consiguiente el lado 8 superior de la placa 5 de soporte también 10
se forma por zonas un fondo 12 del canal 7 de corriente. 

La placa 5 de soporte puede estar sujeta en particular mediante unión por grapas o enclavamiento o mediante 
conexiones de enchufe sobre el grupo 3 de fondo. 

15
Como puede reconocerse a partir de la representación en la figura 1, de manera adyacente al reborde 10 de entrada 
de canal de corriente está configurada una primera abertura 13 de corriente. A través de esta se sopla aire de 
enfriamiento desde un ventilador, que está dispuesto preferiblemente por debajo del grupo 3 de fondo, en la 
dirección del canal 7 de corriente y se introduce a través del reborde 10 de entrada de canal de corriente en el canal 
7 de corriente. La abertura 13 de corriente, según la vista en planta en la figura 1, está dispuesta de manera no 20
solapante con el reborde 10 de entrada de canal de corriente y por consiguiente de manera que no se solapa 
parcialmente su superficie con el reborde 10 de entrada de canal de corriente. A este respecto, la abertura 13 de 
corriente, en una vista en planta, está cubierta hacia arriba mediante una cubierta a modo de canal no mostrada, que 
también está dispuesta de tal manera que el aire de enfriamiento se conduce a través de la abertura 13 de corriente 
y la cubierta a modo de canal directamente hacia el reborde 10 de entrada de canal de corriente. 25

En la figura 2 se muestra un fragmento ampliado de la placa 5 de soporte según la figura 1, representándose en este 
caso una vista en perspectiva. 

Se muestra la configuración en forma de embudo del reborde 10 de entrada de canal de corriente. Como puede 30
reconocerse, el canal 7 de corriente está configurado de manera abierta en el lado opuesto a la pared 9 lateral. 
Igualmente está configurado de manera abierta en la zona del techo y por consiguiente el lado opuesto al fondo 12. 
Mediante esta configuración se forma un hueco 14 de alojamiento. En este puede colocarse un portador de 
componentes electrónicos no mostrado en la figura 2 de manera que se adentra al menos por zonas en el canal 7 de 
corriente. 35

Puede reconocerse que el reborde 11 de salida de canal de corriente está configurado de manera descendente en 
oblicuo hacia abajo y por consiguiente presenta una pared 15 de techo colocada de manera inclinada y descendente 
hacia abajo. En el grupo 3 de fondo está configurada por debajo del reborde 11 de salida de canal de corriente una 
segunda abertura 16 de corriente adicional, a través de la que según la representación con flechas, que representa 40
el desarrollo del canal de corriente, se indica la circulación de aire de enfriamiento. La abertura 16 de corriente está 
cubierta a modo de campana por el reborde 11 de salida de canal de corriente. 

Como puede reconocerse por lo demás a partir de la representación de la figura 2, en la dirección longitudinal A del 
canal 7 de corriente entre el reborde 10 de entrada de canal de corriente y el reborde 11 de salida de canal de 45
corriente está configurada una nervadura 17 de pared, que se extiende con una altura de pared, que es claramente 
menor que la pared 9 lateral. 

Aparte de eso, esta nervadura 17 de pared está dispuesta de manera que al menos por zonas no discurre en línea 
recta y de manera desplazada hacia fuera con respecto a las paredes 18 y 19 laterales del reborde 10 de entrada de 50
canal de corriente así como del reborde 11 de salida de canal de corriente. En particular, esta nervadura 17 de pared 
sirve para crear una cierta posibilidad de colocación para el portador de componentes electrónicos. 

Por consiguiente, el hueco 14 de alojamiento se extiende entre el reborde 10 de entrada de canal de corriente y el 
reborde 11 de salida de canal de corriente y por consiguiente está delimitado delante y detrás por estos dos 55
componentes. 

En la figura 3 se muestra una representación según la figura 2, pero en la que en el hueco 14 de alojamiento está 
dispuesto un portador 20 de componentes electrónicos en una posición final. Como puede reconocerse, este 
portador 20 de componentes electrónicos está concebido como cuerpo de enfriamiento, que presenta una pluralidad 60
de nervios de enfriamiento, mostrándose los nervios 21 y 22 de enfriamiento. Estos se extienden en el interior del 
canal 7 de corriente en particular en paralelo al eje longitudinal A del canal 7 de corriente. El portador 20 de 
componentes electrónicos está dimensionado en su medidas de tal manera que puede introducirse en particular con 
encaje preciso en el hueco 14 de alojamiento. Por consiguiente, preferiblemente termina lateralmente en el canal 7 
de corriente y de manera opuesta a la pared 9 lateral. Mediante la configuración del hueco 14 de alojamiento, el 65
portador 20 de componentes electrónicos está dispuesto con una posición fijada relativamente. A este respecto, 
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hace tope tanto con la pared 9 lateral como con el reborde 11 de salida de canal de corriente y el reborde 10 de 
entrada de canal de corriente. El portador 20 de componentes electrónicos se extiende lateralmente fuera del canal 
7 de corriente, estando dispuestos en esta subzona 23 adicional del portador 20 de componentes electrónicos los 
componentes 24, 25, 26, 27 y 28 electrónicos. Estos componentes 24 a 28 electrónicos son únicamente a modo de 
ejemplo tanto en número como en posición y dimensionamiento. Como puede reconocerse, el portador 20 de 5
componentes electrónicos está dispuesto sobre un portador 29 de conmutación, que está colocado y sujeto sobre la 
placa 5 de soporte. Sobre este portador 29 de conmutación están dispuestos componentes electrónicos aún 
adicionales, no identificados más detalladamente. 

Como puede reconocerse en las figuras 2 y 3, el fondo del reborde 10 de entrada de canal de corriente está formado 10
por el lado 4 superior del grupo 3 de fondo.

Lista de números de referencia 

1 encimera de cocción por inducción
2 alojamiento a modo de cuba
3 grupo de fondo
4 lado superior
5 placa de soporte
6 alojamientos
7 canal de corriente
8 lado superior
9 Pared lateral
10 reborde de entrada de canal de corriente
11 reborde de salida de canal de corriente
12 fondo
13 abertura de corriente
14 hueco de alojamiento
15 pared de techo
16 abertura de corriente
17 nervadura de pared
18 pared lateral
19 pared lateral
20 portador de componentes electrónicos
21 nervios de enfriamiento
22 nervios de enfriamiento
23 subzona
24 componentes electrónicos
25 componentes electrónicos
26 componentes electrónicos
27 componentes electrónicos
28 componentes electrónicos
29 portador de conmutación
A dirección longitudinal

15
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REIVINDICACIONES

1. Placa (5) de soporte para un portador (29) de conmutación equipado con componentes (24 a 28) 
electrónicos de un aparato (1) electrodoméstico, placa (5) de soporte que está configurada para su 
disposición sobre un lado (4) superior de un grupo (3) de fondo y que presenta alojamientos (6) para el 5
portador (29) de conmutación, caracterizada porque sobre la placa (5) de soporte está configurado un canal 
(7) de corriente alargado que comprende paredes (9, 10, 11, 17), delimitado parcialmente por las mismas, 
que está configurado para conducir aire de enfriamiento para enfriar los componentes (24 a 28) electrónicos 
del portador (29) de conmutación, estando configuradas paredes (9, 10, 11, 17) del canal (7) de corriente 
por la propia placa (5) de soporte.10

2. Placa (5) de soporte según la reivindicación 1, caracterizada porque el canal (7) de corriente está 
configurado de manera abierta en un lado longitudinal y en este lado longitudinal está configurado un hueco 
(14) de alojamiento para insertar lateralmente un portador (20) de componentes electrónicos.

15
3. Placa (5) de soporte según la reivindicación 2, caracterizada porque el hueco (14) de alojamiento, visto en 

la dirección longitudinal (A) del canal (7) de corriente, está delimitado en una pared lateral abierta y/o en 
una pared de techo abierta mediante un reborde (10) de entrada de canal de corriente y un reborde (11) de 
salida de canal de corriente.

20
4. Placa (5) de soporte según la reivindicación 2 ó 3, caracterizada porque una pared lateral abierta del canal 

(7) de corriente presenta una nervadura (17) de pared de altura reducida, que alcanza en particular como 
máximo un tercio de la altura del canal (7) de corriente, para la colocación del portador(20) de componentes 
electrónicos.

25
5. Placa (5) de soporte según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el canal (7) de 

corriente está delimitado en el lado delantero por un reborde (10) de entrada de canal de corriente.

6. Placa (5) de soporte según la reivindicación 5, caracterizada porque el reborde (10) de entrada de canal de 
corriente está configurado en forma de embudo.30

7. Placa (5) de soporte según la reivindicación 5 ó 6, caracterizado porque de manera adyacente al reborde 
(10) de entrada de canal de corriente está configurada una abertura (13) de corriente para introducir el aire 
de enfriamiento en el canal (7) de corriente en el fondo (4) de un grupo (3) de fondo dispuesto por debajo 
de la placa (5) de soporte.35

8. Placa (5) de soporte según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el canal (7) de
corriente está delimitado en el lado trasero por un reborde (11) de salida de canal de corriente, que está 
configurado con su pared (15) de techo de manera descendente en oblicuo hacia abajo.

40
9. Placa (5) de soporte según la reivindicación 8, caracterizada porque directamente debajo de la pared (15) 

de techo está configurada una abertura (16) de corriente para descargar el aire de enfriamiento desde el 
canal (7) de corriente en un grupo (3) de fondo dispuesto debajo de la placa (5) de soporte, en particular el 
reborde (11) de salida de canal de corriente cubre a modo de campana la abertura (16) de corriente.

45
10. Placa (5) de soporte según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque está configurada 

de una sola pieza, en particular de plástico.

11. Placa (5) de soporte según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el canal (7) de 
corriente, en una vista en planta de la placa (5) de soporte, está dispuesto de manera que discurre en 50
horizontal y/o está dispuesto en un tercio trasero de la superficie de la placa (5) de soporte.

12. Disposición con una placa (5) de soporte según una de las reivindicaciones anteriores y un portador de 
componentes electrónicos (20), sobre el que está dispuesto al menos un componente (24 a 28) electrónico 
que debe enfriarse, estando dispuesta la placa (5) de soporte sobre un lado (4) superior de un grupo (3) de 55
fondo.

13. Disposición según la reivindicación 12, caracterizada porque el portador (20) de componentes electrónicos 
es un cuerpo de enfriamiento, que está dispuesto por zonas en el hueco (14) de alojamiento y que se 
adentra por zonas, en particular con nervios (21, 22) de enfriamiento que se extienden en paralelo a la 60
dirección longitudinal (A) del canal (7) de corriente, en el canal (7) de corriente y está dispuesto de manera 
que cierra el canal (7) de corriente lateralmente y por arriba.

14. Disposición según la reivindicación 12 ó 13, caracterizada porque el portador (20) de componentes 
electrónicos está dispuesto de manera que se engancha en la nervadura (17) de pared que se extiende por 65
toda la longitud del hueco (14) de alojamiento entre el reborde (10) de entrada de canal de corriente y el 
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reborde (11) de salida de canal de corriente.

15. Encimera (1) de cocción por inducción con una disposición según una de las reivindicaciones 12 a 14. 
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